
La technologie Flip Chip 
COB permet d'obtenir des 
rapports de contraste 
plus élevés et un taux de 
mortalité des pixels 
inférieur à  10 PPM*

La technologie Flip Chip 
COB supprime les fils 
pour réduire la consom-
mation d'énergie jusqu'à 
40 %

*Flip Chip COB est l'une des technologies les plus avancées disponibles. Les électrodes sont directement 

connectées à la carte PCB, de sorte que les fils de liaison ne sont plus nécessaires.

*PPM signifie Pixels Par Million

PIXEL PITCH : P0.9, P1.2 

Imagerie ultime grâce à une technologie avant-gardiste
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La force d'appui avant est 
renforcée par la résine 
époxy, avec une résistance 
à l'eau et à la poussière aux 
niveaux IP65
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